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Abstract (en)
An infrared-sensitive recording medium comprises in sequence: (a) a support; (b) a primer layer comprising a mixture of an unmodified epoxy
resin (1), a functionalized polymer (l1) and a crosslinking agent that reacts with (I) and (Il); (c) an infrared-sensitive layer; and (d) a silicone layer.
An Independent claim is also included for a process for producing a plate for waterless offset printing, comprising irradiating the recording medium
imagewise with infrared radiation (preferably laser radiation) and removing ablated material with water or an aqueous solution.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein IR-strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial mit einem Tréger, einer Grundierschicht, einer IR-absorbierenden
Schicht und einer Silikonschicht. Die Grundierschicht enthélt eine Mischung aus einem nichtmodifizierten Epoxidharz, einem weiteren organischen
Polymer, das funktionelle Gruppen aufweist und einem Vernetzer, der mit dem Epoxidharz und den funktionellen Gruppen des organischen Polymers
reagiert. Bevorzugt enthalt sie auch noch Pigmente, insbesondere anorganische Pigmente. Zur Herstellung einer Druckform fiir den wasserlosen
Offsetdruck wird das Aufzeichnungsmaterial mit IR-Strahlung, insbesondere mit IR-Laserstrahlung, bildmé&Big belichtet und anschlieBend mit Wasser
oder einer waBrigen Losung von den ablatierten Schichtbestandteilen befreit. Die Grundierschicht bewirkt eine besonders gute Haftung der IR-
absorbierenden Schicht auf dem Trager, ohne dabei die Entfernung der bestrahlten Bereiche der IR-absorbierenden Schicht beim Entwickeln zu
behindern.
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